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Abstract (en)
The device provides the interconnection of high-density electronic boards by contact between the conductors (8) belonging to a connector fixed on
one of the boards and conductors (3) fixed on an adapter integral with another card. The conductors (8) are parallel to each other; the same applies
to the conductors (3). The conductors (3) and the conductors (8) form a non-zero angle theta . Thus each conductor (3) cuts its corresponding
conductor (8) at a point of contact. The invention is principally applicable to the interconnection of electronic boards, especially to the interconnection
of interchangeable boards on a backplane. <IMAGE>

Abstract (fr)
L'invention a principalement pour objet un dispositif de connexion de cartes électroniques. Le dispositif selon l'invention assure l'interconnexion des
cartes électroniques de grande densité par contact entre les fils (8) appartenant à une embase fixée sur une des cartes et des fils (3) fixés sur une
fiche solidaire d'une autre carte. Les fils (8) sont parallèles entre eux; il en est de même pour les fils (3). Les fils (3) et les fils (8) présentent un angle
ϑ non nul. Ainsi chaque fil (3) coupe en un point de contact le fil (8) qui est son homologue. L'invention s'applique principalement à l'interconnexion
des cartes électroniques, notamment à l'interconnexion des cartes interchangeables sur un fond de panier.
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